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Onde de Makimoto : point de vue Sony
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Des paradigmes successifs
= Nick Tredennick's
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La loi de Moore

Transistors
par puce
108

0O 73 716 79 82 85 88 91 94 ‘97 2000
Source: Intel

M2 ISIC Systémes numériques 5
2008-2009 D. Etiemble

1000

Rocket

100 Nozzle

Watts/cni

[ay
o

1.5m Im 7fm 006BM 0035Hm OR8HmM O00L8&M 001B&m OCLEmn 000TTmM

* “New Microarchitecture Challenges in the Coming Gatiens of CMDS Process Technologies
Fred Pollack, Intel Corp. Micro32 conference keyerdl999.
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Les batteries
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Gasoline 14
Lead-Acid 0.04
Li polymer 0.15
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Implementation Space

Physically
Optimized
ICs
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Espace d’'implémentation
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Les écarts de productivité

« Evolution comparée du temps de conception d’un
circuit et du nombre de portes disponibles

10,000 100,000
_—
1,000 / 10,000
100 — 1000
) Capacité des _— | Ecar _
Transistors par 10 circuits intégrés_— [ 100 Productivité
puce 1 10 (K)Transistors par
(en millions) 0.1 —— — 1 Homme-Mois.
0.01 productivité 01
OO0 I T T T T T I T T T T I T TTTTT1T7T7]00
S M O N O 94 M U N~ O d M N~ o
W W W W W O O O O O O O O O O
o o o o O O O O O O O O O O o
- — — — - - - - - i N N N N N
M2 ISIC Systémes numériques 10
D. Etiemble

2008-2009




Plan du cours (1)

» Conception de circuits
Logique combinatoire
« Logique aléatoire
« Logique réguliére
¢ Logique a deux niveaux (PAL, PLA, ROM)
e LUTs
— Logique séquentielle
¢ Bascules (RS, Latch, D)
¢ Automates (Moore, Mealy)
« Conception d'automates (avec bascules, comptegisjue programmable)
Chemins de données
Les méthodes de conception
¢ Technologie CMOS
¢ ASIC, FPGA et processeurs
« Langages de description du matériel (VHDL, Verjlog
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Plan du cours (2)

e Les circuits programmables : processeurs
— Les classes de processeurs
— Jeux d’instructions
« En fonction des contraintes (vitesse, taille ca@sommation)
« Extension SIMD

— Processeurs scalaires, superscalaires, VLIW
— Processeurs traitement du signal (DSP)
» Circuits reconfigurables
— FPGA + processeurs
« Spécialisation d'instructions
¢ Compilation C2H
— Systémes sur puce
» Conception en fonction de la consommation
— Niveau technologique
— Niveau circuit
— Niveau architectural
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